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概要 高周波で振動する基板や部品の微小振動把握

振動する供試品の形状を可視化します。

非接触・高周波振動形状の計測

Cat.No 3E6J-087-00-231215

高速・高周波で微小振動する物体は、その振動形状を測
定することが困難でした。当社では、高速応答のレーザセ
ンサを振動計測に活用し、これまで定量的に求めることが
できなかった局所の微小振動を、非接触で求めることがで
きるようになりました。
EVモータによる高周波振動を受ける電子基板やバスバの
計測に適用されます。

計測システムと計測方法

1 供試品を振動試験機に固定します。 3 非接触レーザで計測点の振動を計測します（時間波形・周波数解析）。
2 供試品の計測点を決めます。 4 解析周波数の振動形状を求めます。

振動形状の例 （金属平板、765 Hz）

● 特徴

・ 高周波対応 ≦3000 Hz
・ 微小振動対応 ＜ 1 μm0p
・ 供試品寸法 約450×450 mm

レーザ光に干渉しないこと
・ 主な供試品 電子基板、ケーシングなど
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金属板を共振させその振動形状を計測しました。765Ｈｚという高周波で、最大31μmの微小振動と金属板の振動形状が

把握できています。
この結果は、ＦＥＭによる固有値解析結果と一致しています。


